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Seminario sobre a Lei relativa aos circuitos
integrados — Como inverter a escassez de
competéncias dos semicondutores?

Durante este semindrio, os participantes debateram as préximas medidas que devem ser tomadas
coletivamente para comegar a inverter a escassez de competéncias em semicondutores na Europa.

The European
Chips Act

#DigitalEL  FELIChipsit

A Europa enfrenta um enorme desafio em termos de competéncias e talentos no dominio dos
semicondutores. O numero de vagas abertas para engenheiros e técnicos formados é elevado. Nos
proximos anos, esta industria em ritmo acelerado exigird uma constante requalificagao e melhoria
das competéncias de uma mao de obra envelhecida. O setor dos semicondutores precisa
urgentemente de atrair licenciados nas areas CTEM, mas tem uma pontuacao inferior a de outros
setores no que diz respeito a atratividade no local de trabalho e ao equilibrio entre homens e
mulheres.

Este semindrio interativo reuniu partes interessadas da industria, do meio académico e de outras
instituigoes relevantes que lidam com competéncias no dominio dos semicondutores. Visava criar um
didlogo, em conjunto com os Estados-Membros e a Comissao, sobre o que precisamos e o que
podemos fazer a partir de agora, a fim de impulsionar a aquisi¢cao e o desenvolvimento de
competéncias em semicondutores na Europa, um dos cinco principais objetivos do Regulamento
Circuitos Integrados Europeu.

Agenda do seminario



Apresentacao do contexto: introdugao sobre a escassez de competéncias em
semicondutores

* Lucilla Sioli (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92259),
09H00 — Comissao Europeia, DG CNECT

09H25 * Laith Altimime (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92264),
SEMI e Pacto para as Competéncias
* Léo §aint-Martin (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92263),
DECISAO

Painel de discussao: Quais sao as necessidades da industria e os bloqueios de
estradas?
Intervencoes das partes interessadas do setor industrial:

09H25 — ° Francoise Chombar
10H15 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92261), Melexis

* Romano Hoofman, Imec

* Bernard Capraro, Intel

» Tatiana Panteli, Eurotech

* Thomas Fleischmann, Bosch

Iniciativas em curso e respetivos resultados

Apresentacgoes de uma série de iniciativas em curso:

* Geert Asselbergs (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92256),

Coligagcao CTEM

(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92260), SEMI-METIS

* Marielle Campanella

(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92258), EcoVem-Pole SCS
10H15 — - Patrick Cogez (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92218),
11H15 AENEAS

* Luciano Gaudio (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92262),
EC KDT

* Alesia Ramanishyna
(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92257), Silicon Saxony

* Mario Cacciato (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92265),

Universidade de Catéania
* Bernd Deutschmann

(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/92219), TU Graz-Inno EBS

HHIS = b 1sa para café

11H30 usap
Como podemos fazer a diferenca em conjunto?

11H30 — N . - -

12H30 Sessoes interativas de desdobramento com todos os participantes presenciais em
grupos

12H30 — Encerramento e proximas etapas

13H00 proxi p

Esta disponivel uma ligacao
(https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m2f9f3318df538ca638chdabee8c0fa34) para

a conferéncia Web.

Um seminario da Equipa de Microeletronica da CE, do Pacto para as Competéncias no dominio da
Microeletronica e da SEMI Europe
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